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(54) ZaFizeni pro findlni montaZ integrovanych obvodi

Vynélez se tyké zat'izen{ pro finadlni montaz
integrovanych obvodd vhodného, zejména pri
manipulaci, montéZi a pajeni integrovanych
obvodit MOS a MOS FET ve dvoufadych
pouzdrech DIL do desek s plo$nymi spoji.

Pri dosavadni manipulaci, montd?i a pajeni
integrovanych obvodi MOS, MOS FET do-
chézi ¢asto k poSkozeni jejich systému sta-
tickym néabojem. P#i nedodrZovani pokynii
vyrobce je procento poskozeni integrovanych
obvodli znacné. Ale i pfi dodrZovani pokynt
je poSkozeni systému integrovanych obvodi
jesté velké. Pritom pracovni postup je velmi
témito pokyny ztiZen. Je tfeba p#i manipulaci
s integrovanymi obvody zemnit nejen nastro-
je, ale i pracovniky, specidlng se upravuiji
pracoviSté, pajeni se provadi zpravidla ru¢né,
pracovnici musi mit nesynteticky odév a po-
dobné, i

Uvedené nevyhody se odstrani zafizenim
pro findlni montaZ integrovanych obvodd do
desek s ploSnymi spoji nebo jinych montaz-
nich celkd, jehoZ podstata podle vynalezu spo-
¢ivd v tom, Ze je tvoreno Zlabkem vytvaro-
vanym 2z vodivého materidlu do tvaru
Sirokého pismene U, pficem? &itka Zlabku je
dand vzdélenosti obou fad vyvodil integro-
vaného obvodu zvétiené za tGdelem tvarovéani
vyvodl do rastru plo$ného spoje o $itku
rastru a tlouStku vyvodu pouzdra integrova-
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ného obvodu, hloubka Zlidbku je nejvyse
rovna vySce pouzdra integrovaného obvodu
a délka zlabku je alespon rovna délce pouzdra
integrovaného obvodu. Pfitom ke Zlabku mii-
Ze byt zvenku pfipevnén manipuladni prvek,
napiiklad manipulaéni kolik.

Vyhodou tohoto zatizeni pro findlni mon-
té4Z integrovanych obvodli podle vynalezu je

- snadnéd manipulace s integrovanymi obvody,

priCemZ zarizeni brani zkratovinim vsech
vyvodll poSkozeni jejich systému. Podstatngd -
se usnadni montaZ integrovanych obvodt do
desek s plo$nymi spoji a umoZni hromadné
péjeni, pfiem? hmotou zafizeni je zaji§tén
odvod tepla $kodlivého systému integrované-
ho obvodu. Pfitom zafizeni dovoluje vyvzli-
nani pajky z pokovenych otvort na strand
soudastek.

Vymélez bude dale bliZe popsan za pomoci
piiloZzeného vykresu, kde na obr. 1 je zatizeni
pro findlni montéZ spolu s integrovanym ob-
vodem v ¢elnim pohledu a na obr. 2 je ten-
tyZz priklad v boénim pohledu.

Bé&Zny zpusob dodavky integrovanych ob-
vodd MOS a MOS FET je takovy, Ze integro-
vané obvody jsou svymi vyvody vetknuty do
podloZky z pénového polystyrenu pres hli-
nikovou f6lii. Hlinikovs félie vyvody zkra-
tuje a chrani systémy pred poskozenim pii
dopravé a skladovani. Jestlize je ti‘eba in-



tegrovany obvod za ttelem findlni montaZe
vyjmout, miZe se nejprve nasadit zafizeni
tvaru Zlabku podle vynéalezu a teprve potom
integrovany obvod vyjmout, nebo provést
montéZ zaffzeni mimo hlinfkovou folii pra-
covnikem, ktery viak musi byt uzemnén. Je
mo¥né dodivat integrované obvody MOS
a MOS FET zkratované zafizenim pro findln{
montéZ podle vynalezu jiZz od vyrobce. Zafi-
zeni zGstane na integrovaném obvodu nasa-
zeno po celou dobu montdZe a péjeni. Jeho
konstrukce neprekaZi pfi montdZi ani pajeni.
Sklad4 se ze Zldbku 1 tvaru pismene U a ma-
nipulaéniho prvku, napifklad manipulatniho
© koliku 2. Zlabek 1 je z vodivého materislu,
je- viak vyhodné, je-li i manipulaén{ kolik
z vodivého materidlu, nebof se p¥i pdjeni vy~
vodil 4 k plodnym spojum lépe odvadi teplo
§kodlivé systému integrovaného obwvodu 3.
Integrévany obvod 3 drzi v zatizeni pouhym

ttenim, které je zplsobeno pruZici silou vy-
vodd 4 integrovaného obvodu 3 na boén{ sté-
ny Zlébku 1, Proto §fika Zlabku 1 musi odpo-
vidat vzdélenosti mezi obé&ma Fadami vyvodd
4 zvét§ené o urdéitou vzdilenost tak, aby vy-
vody integrovaného obvodu byly tvarovany
do rastru ploSného spoje. Hloubka Zldbku 1
je mensi nebo rovna vy3ce pouzdra integro-
vaného obvodu 3. Vyhodnd délka #labku 1
zkratovaci propojky je stejnd nebo ponékud
véts neZ délka pouzdra integrovaného ob-
vodu 3. Pritom rozte¢ L vyvoda 4 integrova-
ného obvodu je celistvym nasobkem modulu
plo&ného spoje M = 2,5 mm, respektive M =
= 2,54 mm. '

Délka manipulagniho koliku 2 je libovoln4,
voll se viak s ohledem na moZnost dobrého
uchopeni p#i manipulaci s integrovanym ob-
vodem asi 10 aZ 30 mm,

PREDMET VYNALEZU

1. Zatizeni pro findlni montdz integrovanych
obvodll, vyznatené tim, Ze je tvofeno zlab-
kem (1) z vodivého materidlu vytvarova-
nym do tvaru Sirokého pismene U, pfi¢em%
§irka Zldbku (1) je dand vzdalenosti obou
Fad vyvodl (4) integrovaného obvodu,
zvétSené za ufelem tvarovani vyvoda do
rastru plo¥ného spoje o &itku rastru a tlou§t-
ku vyvodu pouzdra integrovaného obvodu,

hloubka #labku (1) je nejvyse rovna vyice
pouzdra integrovaného obvodu (3) a délka
Zlabku (1) je alespoii rovna délce pouzdra
integrovaného obvodu (3).

2. Zatizeni pro findlnf montd? integrovanych -
obvodd podle bodu 1, vyznadené tim, Ze ke
zldbku (1) je zvenku pfipevnén manipulad-
nfi prvek, napfiklad manipulaéni kolik (2).
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Obr.2
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